JAEKJTIAPALIISA ITPO BIAITOBIJHICTD NeUA.SEUC.REF.017-20
1. Mopens anaparypu/Bupi0 (HoMep BUpOOY, THII, HOMEP MapTii YU cepiiiHUil HOMeEp)

Monens: RR39T7475AP/UA.

2. HalimenyBaHHs Ta ajpeca BUpOOHHKa ab0 HOT0 ynogHosarcenozo npedcmasHuka:

ToBapucTBo 3 00MexkeHOI0 BignoBinaabHicTio «CamcyHr EjnexkTponike Ykpaina Komnani»,
ByJ. JIbBa ToJictoro, 6ya. 57, 01032, m. KuiB, Ykpaina.

3. s nexmapanis BUnaHa nid ionogioanbHicmey upoOHUKA.

4. OG’ext pexmapamnii (imeHTH}iKalis amaparypu, sSKka Ia€ 3MOTY 3a0e3MedYnTH ii NPOCTEKYBAHICTh, MOXE BKIFOYATH
KOJIbOPOBE YiTKE 300paXkeHHs y pasi moTpedu 1 ineHTudikanii 3a3Ha4eHol arnapaTypH):

XO0JIOAMJIbHHUKH, TOproensHoi Mapku “SAMSUNG”.

5. O0’exT nekiaparii BiAMOBiae BUMOTaM BiINOBIAHUX TEXHIYHUX PETIaMEHTIB!

- TexHIYHOT0 perjiaMeHTy HH3bKOBOJbTHOTO €JIEKTPMYHOI0 00JIaIHAHHS,
3ameepoxcenozo llocmanosoro Kabinemy Minicmpie Ykpainu Nel067 6io 16 zpyons 2015 p.;

- TexHIYHOI0 perjiaMeHTy 3 eJIeKTPOMArHITHOI CyMiCHOCTI 00,1aAHAHHS,

3ameepoxcenozo llocmanosoio Kabinemy Minicmpie Yxkpainu Nel077 6io 16 zpyons 2015 p.;

- TexHiuHumii perjiaMeHT 00Me:KeHHs]I BAKOPUCTAHHSA JeSIKUX He0e3leYHUX PeYOBHH B eJIEKTPUYHOMY Ta
€JIEKTPOHHOMY 00JIaIHAHHI, 3ameeporcenozo Ilocmanosorw KM Ykpainu Nol39 eio 10.03.2017;

- TexHiuHuMii perjJaMeHT 100 eHEPreTUYHOT0 MAPKYBaHHs1, 3ameeporcenozo Ilocmanosoro Kabvinema
Minicmpie Ykpainu Ne702 ¢io 07.08.2013p.

6. IocunanHs Ha BIIIOBIAHI CTaHAAPTH, BKJIIOYEHI JO NepeniKy HallloHaJbHUX CTaHAAPTIB, IO Oynu 3acTocoBaHi (i3
3a3HAYCHHSAM JaT BUJAHHSI CTAaHAAPTIB), a00 MOCHJIAHHA Ha IHII TexHiuHI cnenmdikanii (i3 3a3HAYCHHSIM JaT BUIAHHS
cneuudikaii), CTOCOBHO SIKUX JAEKIapPYEThCSI BIIMOBIIHICTS:
® 3 eIeKMPOMACHIMHOL CYMICHOCI.
JCTY EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);
JCTY EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT);
JCTY EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT);
JCTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);
® 3 enekmpodesnexu.
JCTY EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD);
JCTY EN 60335-2-24:2014 (EN 60335-2-24:2010, IDT);
JCTY EN 62233:2015 (EN 62233:2008; AC:2008, IDT);

hd 3 06M€JfC€HH}Z BUKOPUCIMAHHA oesKux Hebe3neurnux pedYoBUH.
JICTY EN 50581:2014 (EN 50581:2012, IDT).

7.V pasi 3aydeHHs OpraHy 3 OIIHKY BiAMOBIJHOCTI: MPU3HAYCHNUI OpTaH 3 OLIHKH BiIIOBIAHOCTI

(HaiiMeHyBaHHS, iTeHTHOIKAIHHIIA HOMEp 3T1JHO 3 PEECTPOM IPHU3HAYECHUX OPTaHiB)

BHKOHAaB

(ormHc BUKOHAHUX POOIT)

Ta BUjAB cepTHdikar

8. logatkoBa iH(opmaris: MpOAyKIlis BUTOTOBISIEThes cepiitHo kommaHiero “SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.”,
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Ilisgenna Kopes; na mignpuemcreax: «GUANGZHOU
WANBAO GROUP REFRIGERATOR CO., LTD.», No., 1228 & 1282, CHENG AO AVENUE EAST, CONGHUA,
GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE, Kurait; «Samsung Electronics Co., Ltd.», 107, Hanamsandan, 6 Beon-Ro,
Gwangsan-Gu, Gwangju, 506-723, ITisgenna Kopes; «Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.», 501 Suhong East Road,
Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, Kuraii; «Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. Export», Nel128 Jiepu Road,
Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, Kuraii; «Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z 0. o.», ul.
Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Pecriybumika [Mosbmia; « Thai Samsung Electronics Co., Ltd.», 313 Moo 1, Sukhphiban 8
Road, Sriracha Cholburi 20230, Tainaun; «Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.» (Lot 1-11, D2 Road,
Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City, B’ernam.



O0’ext peknapanii TakoX Biamosizae Bumoram TeXHIYHOro perjaMeHTy IIOA0 BCTAHOBJIEHHSI CHCTEMH TSI
BH3HAYEHHSI BHMOT 3 €KOIU3AaiiHy €HeprocmoKMBYUX MPOAYKTIB, 3ameepodcenozo Ilocmanosorw Kabinemy Minicmpig
VYrpainu 6io 3 ocosmusn 2018 p. NeB04 ma TexHIYHOTO perjiaMeHTy INOA0 BHMOI 10 €KOAM3AiHY MJIsi MOOYTOBHX
XOJOTWILHUX NPHWIANIB, 3ameepodicenoco Ilocmanosorw Kabinemy Minicmpie Yrkpainu 6i0 27 momozo 2019 p. Nel58, i3

3aCTOCYBaHHIM MeToniB BunpoOyBaunHs 3rinHo 3 ACTY EN 153:2009 (EN 153:2006, IDT), ACTY EN ISO 15502:2009
(EN ISO 15502:2005, IDT).

3acmocosana supoonuxom npouedypa ouinKu 6i0noioHoCmi — HYMPIUHIlL KOHMPOb 6UPOOHUUMEA.

[MignucaHo Bix iMeHi Ta 3a nopydeHHAM: koMmnaHii “Samsung Electronics Co., Ltd.” (ITiBnenna Kopes),

ynoBHoBa:keHHM npeacTaBHukoM - TOB «Camcynr Ejgekrponike Ykpaina Komnani» (Ykpaina).

w. Knis, Yicpaina «  06.11.2020 p.

(micie Ta 1aTa BUaayi) ™

Yoii Canr ik - ®inaHCOBHIi AHPEKTOP ey
TOB «Camcynr Eaektponike Ykpaina Komnani» 7
(mpi3BuiLe, iM’g Ta IO OATHKOBI, HaliMEHYBaHHS IOCA/IN) - “ (migmmc)




